
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भारत सरकार  GOVERNMENT OF INDIA 

अंतररक्ष विभाग  DEPARTMENT OF SPACE 

अंतररक्ष उपयोग कें द्र-इसरो 

SPACE APPLICATIONS CENTRE-ISRO 

अहमदाबाद AHMEDABAD - 380 015 

     

सं.: सैक/ई.ओ.आई./04/ ई /2023-24                                                                   

No.: SAC/EOI/04/E/2023-24                                                                                                                     Date: 07/07/2023 

 

भारत के राष्ट्रपवत के विए और उनकी ओर से, प्रधान, क्रय एिं भंडार, अंतररक्ष उपयोग कें द्र, अहमदाबाद, वनम्नविवित के विए ईओआई 

आमंवित करते हैं ।  

For and on behalf of the President of India, Head, Purchase & Stores, Space Applications Centre, Ahmedabad invites EOI 

for the following.  

ईओआई फाइि स.ं 

EOI File No. 

संवक्षप्त वििरण 

Brief Description 

वनयत वतवि और समय  

Due Date & Time 

सैक/ई.ओ.आई./04/ ई /2023-24                                                                  

   SAC/EOI/04/E/2023-24 

मानव अतंरिक्ष उडान अनुप्रयोगों के लिए पुश बटन का लवकास  

Development of Push Buttons for Human 

Space Flight Applications 

07-08-2023;      

1500 Hours 

 

 

1) कृपया अपने लवस्ततु प्रत्युति लसर्फ  मोहिबंद लिर्ारे् में लनयत लतलि तक या इससे पूवफ अधोहस्ताक्षिी को भेंज े| 

Please submit detailed response to the undersigned on or before due date in sealed cover only. 

2) इन ईओआई के लिए शुलिपत्र, यलद कोई हुआ तो वबेसाइट पि प्रकालशत लकया जाएगा।  

Corrigendum if any against this EOI will be published on website. 
 

 

 

 

                                                                                                                                                          Sd/- 

प्रधान, क्रय एव ंभंडाि   Head, Purchase & Stores 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

हम िोग अपना कायफ नए ई-क्रय पोटफि पि शुरू किने वािे हैं। इसलिए साइट https://eproc.isro.gov.in/  पि जाकि कृपया अपने लवके्रता प्रोर्ाइि/ लक्रडेंलशयल्स को अद्यलतत किें।  

As we are migrating to new E- procurement portal, kindly update your vendor Profile/Credentials by visiting https://eproc.isro.gov.in/   

सभी लवके्रताओ ंको साइट https://gem.gov.in पि जाकि गवमेंट ई-माकेट प्िेस (जेम) पि स्वयं को पंजीकृत किने के लिए प्रोत्सालहत लकया जाता ह।ै 

All vendors are encouraged to register themselves on Government E-market Place(GeM) portal by visiting https://gem.gov.in 

https://eproc.isro.gov.in/
https://eproc.isro.gov.in/
https://www/gem.gov.in
https://www/gem.gov.in


मानव अंतरिक्ष उडान अनुप्रयोगों के लिए पुश बटन का लवकास  

Development of Push Buttons for Human Space Flight Applications 

 

 

इस अभिरुभि की अभिव्यभि [ईओआई] के तहत, अंतरिक्ष वाताविण में अनकूुल बने िहने के भलए आवश्यक प्रदर्शन आवश्यकता औि योग्यता मानकों 

को पिूा किने वाले परु् बटन के भवकास, पिीक्षण औि आपूभतश के भलए प्रस्ताव आमंभित भकए जाते हैं। 

Under this Expression of Interest [EoI], proposals are invited for development, testing and supply of push buttons meeting 

the performance requirement and qualification standards required to sustain in space environment. 

ईओआई हतेु बोली लगाने के दौिान प्रस्तुत प्रस्तावों के मलूयांकन के बाद, बोली लगाने औि अंभतम आदेर् को भनष्पाभदत किने के भलए उपयिु भवके्रता 

के ियन के भलए एक संर्ोभित प्रस्ताव अनिुोि [आिएफपी] तैयाि भकया जा सकता ह।ै 

After evaluation of proposals submitted during bidding for EoI, a revised Request for Proposal [RFP] may be generated 

for bidding and selection of suitable vendor for executing final order. 

इस ईओआई के िाग के रूप में प्रस्तुत प्रस्तावों को इस प्रकाि भिजाइन भकया जाना िाभहए भजससे वे सौंदयाशत्मक औि श्रमोत्पादकता हों, औि आिएफपी 

में उसका ध्यान िखा जाए तथा प्रािंभिक भिजाइन समीक्षा के दौिान इनका मलूयांकन भकया जाए। 

The proposals submitted as part of this EoI should be designed with good aesthetics and ergonomics, which may be 

parametrized in the RFP and evaluated during Preliminary Design Review. 

यह ईओआई भनम्नानसुाि भविाभजत है 

This EoI is divided in following sections 

 

भाग-1     :   लवलनरे्दश 

Section-1 :  Specifications 

 

भाग-2     :  सपुुर्ददगी योग्य वस्तुए ँऔि सपुुर्ददगी समय-सचूी 

Section-2 :  Deliverables and Delivery Schedule. 

 

भाग-3     :  बोिी के साथ प्रस्तुत लकए जाने वािे कागजात 

Section-3 :  Documents to be submitted with bid 

 

भाग-4     :  सामान्य लनबंधन एवं शतें 

Section-4 :  General Terms and Conditions 

 

अनुिग्नक ए :  लवश्वसनीयता औि गुणवत्ता आश्वासन आवश्यकताए ँ

Annexure A : Reliability and Quality Assurance Requirements 

 

 

  



भाग-1 : लवलनरे्दश 

Section-1: Specifications 

 

सभुनभित भकया जाए भक प्रस्ताभवत प्रणाली में इस िाग में भदए गए हािशवेयि भवभनदेर्ों का अनपुालन सभुनभित भकया गया हो। 

Proposed system should comply with the hardware specifications given in this section  

 

तालिका 1ए: लवलनरे्दश 

Table 1A: Specification 

क्र.स.ं 

S. No. 

पैिामीटि  

Parameters 

लवलनरे्दश  

Specification 

1.  प्रेस एरिया  Press Area 
15 भममी * 10 भममी [सामान्य] 

15 mm * 10 mm  [typical] 

2.  
प्रेस एरिया का आकाि  

Press Area Shape 
आयताकाि Rectangular 

3.  कुल टै्रवल Total Travel  3 से 5 भममी 3 to 5 mm 

4.  

लैभिंग टै्रवल 

Latching travel  

[लैभिंग कािशवाई के साथ माि भवन्यास 

भवकलप हतेु] [only for configuration 

option with Latching Action] 

कुल टै्रवल से 1 से 1.5 भममी कम  

1 to 1.5 mm less than Total Travel  

5.  
सभक्रयण बल  

Activation Force 
2.8 से 5 एन / 2.8 to 5 N 

6.  भवन्यास Configuration 
ताभलका 1सी के अनुसाि भवकलप  

Options as per Table 1C 

7.  समापन Termination सोलिि संगत Solder compatible 

8.  बैकलाइट Backlight नहीं No 

9.  
संपकश   बाउंस  

Contact Bounce 
≤ 4 भमसे / ≤ 4 msec 

10.  
संपकश  प्रभतिोि  

Contact Resistance 
≤ 25 भमलीओम / ≤ 25 milliohm 

11.  
भवद्यतु िाि िेंज  

Electrical Load Range 

ताभलका 1सी के अनुसाि भवकलप  

Options as per Table 1C 

12.  
बटन पि भलखा गया पाठ 

 Text written over button 
कोई नहीं None 

13.  िंग Color काला Black 

14.  क्रॉस सेक्र्न Cross section  ≤ 20 भममी * 15 भममी / ≤ 20 mm * 15 mm  

15.  लंबाई Length ≤ 35 भममी / ≤  35 mm 

16.  द्रव्यमान Mass ≤ 10 ग्राम [सामान्य] / ≤ 10 g [typical] 

17.  
यांभिक माउंभटंग अंतिापषृ्ठ Mechanical 

mounting Interface 

बटन में पॉभजटीव लॉभकंग माउंभटंग होनी िाभहए जैसा भक भिि 1 में भदखाया गया ह।ै 

यह भिि केवल सांकेभतक उद्देश्य के भलए ह।ै भवके्रता कोई अन्य पॉभजटीव लॉभकंग 

माउंभटंग तंि प्रस्ताभवत कि सकता ह।ै 

The button should have positive locking mounting as shown in 

Figure1. The figure is for indicative purpose only. Vendor may 

propose any other positive locking mounting mechanism.  

ऊपि, नीिे, बाएँ या दाएँ पार्श्श से लॉभकंग भकए जाने के भलए आवश्यक कोई िी भनकला 

हुआ भहस्सा (जैसा भक भिि 1 में भदखाया गया ह)ै क्रम संख्या 14 में उभललभखत बटन 

के समग्र क्रॉस सेक्र्न से अभिक नहीं होना िाभहए। Any protrusion required for 

locking from Top, Bottom, Left or Right face [as shown in Figure 1] 

should not exceed overall cross section of button as mentioned in S. 

No 14 

18.  वािंटी Warranty 1 वर्श / 1 Year 

 

  



तालिका 1बी: सहायक उपकिण 

Table 1B: Accessory 

क्र.स.ं 

S. No. 
भाग Part 

लवविण  

Description 

1.  
उपकिण 

Tool(s) 

आवश्यकता होने पि भस्वि के आिोपण या संयोजन के भलए आवश्यक उपकिण   

Tool(s) if required to mount or assemble the switch 

 

 

 

भिि 1: सांकेभतक पॉभजटीव लॉभकंग परु् बटन संयोजन 

Figure 1 : Indicative Positive Locking Push Button Assembly 

 

बटन असेंबली के सामन े[ऊपि] औि पीछे [नीि]े का दृश्य 

Front View [Top] and Back View [Bottom] of Button Assembly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Press  

Area 



तालिका 1सी: लवन्यास लवकल्प 

Table 1C: Configuration Options 

 

भवके्रता ईओआई के दौिान भनम्नभलभखत संरूपण भवकलपों में से सिी या कुछ के भलए प्रस्ताव प्रदान कि सकते हैं। हालाँभक सिी संरूपण भवकलप 

आिएफपी का िाग नहीं होंगे।    

The vendors can provide proposal for all or some of the following configuration options during EoI. However all the 

configuration options may not be part of RFP. 

 

क्र.सं. 

S. No. 

संरूपण कोि 

Configuration Code 

कािशवाई 

Action 

परिपथ 

Circuit 

इलेभक्ट्रक लोि िेंज Electric Load 

Range 

1.  PB-M-SPST-LC क्षभणक Momentary  SPST 1 µA to 10mA      

2.  PB-M-SPST-HC क्षभणक Momentary  SPST 1A to 4A 

3.  PB-M-DPST-LC क्षभणक Momentary  DPST 1 µA to 10mA      

4.  PB-M-DPST-HC क्षभणक Momentary  DPST 1A to 4A 

5.  PB-M-SPDT-LC क्षभणक Momentary  SPDT 1 µA to 10mA      

6.  PB-M-SPDT-HC क्षभणक Momentary  SPDT 1A to 4A 

7.  PB-M-DPDT-LC क्षभणक Momentary  DPDT 1 µA to 10mA      

8.  PB-M-DPDT-HC क्षभणक Momentary  DPDT 1A to 4A 

9.  PB-L-SPST-LC 
लैभिंग 

Latching 

SPST 1 µA to 10mA      

10.  PB-L-SPST-HC 
लैभिंग 

Latching 

SPST 1A to 4A 

11.  PB-L-DPST-LC 
लैभिंग 

Latching 

DPST 1 µA to 10mA      

12.  PB-L-DPST-HC 
लैभिंग 

Latching 

DPST 1A to 4A 

13.  PB-L-SPDT-LC 
लैभिंग 

Latching 

SPDT 1 µA to 10mA      

14.  PB-L-SPDT-HC 
लैभिंग 

Latching 

SPDT 1A to 4A 

15.  PB-L-DPDT-LC 
लैभिंग 

Latching 

DPDT 1 µA to 10mA      

16.  PB-L-DPDT-HC 
लैभिंग 

Latching 

DPDT 1A to 4A 

 

1. सभक्रयण औि सभकश ट भवन्यास पि सभकश ट को पिूा किन ेवाल ेभपन की पहिान किने के भलए भस्वि में सोलिरिंग भपन के पास माभकिं ग होनी 

िाभहए। 

The switch should have marking near soldering pins to identify pins completing circuit upon actuation and 

circuit configuration. 

2. भवन्यास कोि की पहिान किने के भलए भस्वि में माभकिं ग होनी िाभहए। 

The switch should have marking to identify configuration code 

 

  



भाग 2-: सपुुर्ददगी योग्य वस्तुए ँऔि सपुुर्ददगी समय   

Section-2: Deliverables and Delivery Schedules 

तालिका 2ए: सपुुर्ददगी योग्य वस्तुए ँ

Table 2A : Deliverables 

ईओआई के भलए उभललभखत सपुदुश किने वाली इकाइयों की संख्या केवल सांकेभतक ह ैऔि आिएफपी में इकाइयों की संख्या भिन्न हो सकती ह।ै 

The number of units of deliverables mentioned for EoI are only indicative and number of units in RFP may vary. 

 

 सपुदुशगी भवन्यास 

Deliverable Configuration 

इकाइयों की संख्या 

Number of units 

1.  PB-M-SPST-LC 200 

2.  PB-M-SPST-HC 200 

3.  PB-M-DPST-LC 200 

4.  PB-M-DPST-HC 200 

5.  PB-M-SPDT-LC 200 

6.  PB-M-SPDT-HC 200 

7.  PB-M-DPDT-LC 200 

8.  PB-M-DPDT-HC 200 

9.  PB-L-SPST-LC 200 

10.  PB-L-SPST-HC 200 

11.  PB-L-DPST-LC 200 

12.  PB-L-DPST-HC 200 

13.  PB-L-SPDT-LC 200 

14.  PB-L-SPDT-HC 200 

15.  PB-L-DPDT-LC 200 

16.  PB-L-DPDT-HC 200 

17.  सहायक उपकिण (यभद कोई ह)ै Accessory [If any] 5 

               

  तालिका 2बी: सपुुर्ददगी समय   

Table 2B : Delivery Schedule 

क्र.स ं

S. No 

माइिस्टोन 

Milestone 

क्र.आ. स्वीकृलत के पश्चात कायद पूिा किने 

का समय (लर्दन) [गैि-कायद लर्दवसों सलहत] 

Time to completion from PO 

acceptance [days] [including non-

working days] 

उत्तिर्दालयत्व औि 

कािदवाई लनधादिक 

Responsibility and 

Action by 

1.  

भवके्रता द्वािा क्रय आदेर् (पीओ) की स्वीकृभत 

Acceptance of Purchase Order (PO) 

by vendor 

0 
भवके्रता 

Vendor 

2.  

सैक में आयोभजत प्रािंभिक भिजाइन समीक्षा हतेु 

भिजाइन तैयाि किना औि प्रस्तुत किना 

 Prepare and present design for 

Preliminary Design Review at SAC 

20 
भवके्रता 

Vendor 

3.  

प्रस्ताभवत भिजाइन की स्वीकृभत औि संभवििन 

हतेु मंजिूी  Acceptance of proposed 

design and clearance for fabrication 

34 सैक SAC 

4.  

समाकलन के पिात भवके्रता के परिसि में सैक 

इजंीभनयिों की उपभस्थभत में पिीक्षण Testing at 

vendor’s premise after integration in 

presence of SAC engineers 

150 
भवके्रता 

Vendor 

5.  
पिीक्षण परिणाम की समीक्षा औि अनमुोदन 

Test result review and clearance 
164 सैक SAC 

6.  उत्पाद सपुदुशगी  Product Delivery  200 भवके्रता Vendor 

7.  उत्पाद सत्यापन औि स्वीकृभत Product 

verification and acceptance 
220 

सैक SAC 

  



 

भाग-3:  बोिी के साथ प्रस्तुत लकए जाने वािे र्दस्तावेज 

Section-3 : Documents to be submitted with bid 

तकनीकी बोली के साथ भनम्नभलभखत दस्तावेज प्रस्तुत भकए जाने िाभहए :  

Following documents should be submitted with technical bid:  

1. भवकास की भवस्ततृ योजना A detailed plan of development. 

2. प्रस्ताव के भलए उत्पाद िेटार्ीट औि तकनीकी ड्राइगं भजसमें फॉमश, भफट, फंक्र्न, इलेभक्ट्रकल, पयाशविणीय (प्रिालन औि गैि-प्रिालन तापमान 

िेंज, प्रयिु सामग्री की आउटगैभसंग रिपोटश [अनलुग्नक ए 4.2 के अनुसाि]) भवभनदेर्ों औि पूणश अभिकतम िेभटंग पि पयाशप्त तकनीकी िेटा का 

उललेख भकया गया हो। 

Product datasheet and technical drawing for the proposal mentioning sufficient technical data on form, fit, function, 

electrical, environmental (operating and non-operating temperature range, Outgassing report of the candidate 

material [As per Annexure A 4.2]) specifications and absolute maximum ratings. 

3. पवूश में भवकभसत भकए गए उत्पादों का भवविण [यभद कोई हो] जो उभललभखत आवश्यकताओ ंकी प्रकृभत के समान हैं। 

Details of previously developed products [if any] which are similar in nature to mentioned requirements. 

4. सहायक तकनीकी दस्तावेजों की प्रभतयों के साथ अनलुग्नक सभहत इस दस्तावेज में वभणशत सिी आवश्यकताओ ंका अनपुालन, यभद कोई भविलन 

ह ैतो भवर्ेर् रूप से उनका उललेख भकया जाए। अनपुालन हां/नहीं के स्थान पि जहां िी लागू हो, पछेू गए मलूयों के समक्ष प्राप्य संख्यात्मक मान 

में प्रदान भकया जाना िाभहए।   

Compliance to all the requirements described in this document including Annexure, along with copies of supporting 

technical documents, especially highlighting any deviations from the mentioned specifications, if any. Compliance 

is to be provided in terms of achievable numerical values against asked values wherever applicable instead of 

mentioning Yes/No. 

5. भकसी इलेक्ट्रॉभनक उत्पाद के भिजाइन, भनमाशण, पिीक्षण औि आपभूतश के भलए उसके अंभतम उपयोग भवविण तथा परििालन/भनष्पादन प्रभतभक्रया 

सभहत भपछले 10 वर्ों में पिेू भकए गए कम-से-कम भकसी एक क्रय आदेर् की प्रभत। प्रस्तुत भकए गए क्रय आदेर् में भवकास हतेु अंभतम उपयोग 

औद्योभगक, िक्षा या अंतरिक्ष अनपु्रयोग के भलए होना िाभहए।  

At least one purchase order copy completed in last 10 years for Design, Manufacturing, Testing and supply of an 

electronic product alongwith its end-use details and operational/performance feedback. The end-use for the 

development in submitted purchase order should be for Industrial, defence or space application. 

6. भपछले 3 वर्ों के भलए कंपनी के खातों का लेखापिीभक्षत भवविण जहां कंपनी का क्रभमक वाभर्शक कािोबाि 1 किोड़ से कम नहीं होना िाभहए। 

An audited statement of accounts of company for last 3 years where the successive annual turnover of the company 

should not be less than 1Cr.  

भाग -4 : सामान्य लनयम एवं शतें 

Section-4: General Terms and Conditions 

1. ईओआई में िाग लेने वाले भवके्रता ही आिएफपी के भलए बोली लगाने के पाि होंगे, अत: िाहें उत्पाद आंभर्क रूप से ही उभललभखत मानदंिों 

को पिूा किते हों, तो िी भवके्रताओ ंद्वािा प्रस्ताव प्रस्तुत भकया जाना ह।ै 

Only vendors participating in EoI will be eligible to bid for RFP, hence vendors should submit proposal even if 

the products are partially fulfilling the mentioned criteria. 

2. भवकास के दौिान सिी भनिीक्षणों के भलए भवके्रता साइट िाित में ही भस्थत होनी िाभहए। 

Vendor Site should be located in India for all the inspections during the development. 

3. इस प्रस्ताव के तहत भिजाइन औि कोई भवर्ेर् भवकास भकया गया तो वह इसिो की एकमाि संपभि होगी औि इसे भकसी अन्य एजेंसी के साथ 

साझा किन ेसे पहल ेसैक, इसिो से पवूश में भलभखत अनमुभत प्राप्त किनी होगी। 

Design and any custom development carried out under this proposal will be sole property of ISRO and prior 

written permission of SAC, ISRO will be required before sharing it with any other agency.  

4. यभद इस ईओआई के भलए भवर्ेर् रूप से भवकास भकया जाता है, तो भवके्रता को इस भवकास के तहत तैयाि भकए गए घटकों के संभवििन औि 

भवतिण के भलए 5 वर्ों तक भनिंति सहायता प्रदान किनी होगी। 

If the development is carried out specifically for this EoI, then vendor should provide continued support for 5 

years for fabrication and delivery of components carried out under this development. 

5. अंभतम आिएफपी के तहत, भवके्रता को भवकास, संभवििन औि पिीक्षण का एक रिकॉिश बनाए िखना होगा भजसे बाद में प्रमाणीकिण हतेु सैक 

द्वािा उपयोग भकया जा सकता ह।ै 

As part of final RFP, vendor will be required to maintain and provide to SAC a record of development, fabrication 

and testing that can be used for certification later. 

6. भवके्रता द्वािा ईओआई के प्रस्ताव के तहत मलूय बोली प्रस्तुत नहीं किनी ह।ै जो भवके्रता मलूय बोली प्रस्तुत किेगा उस ेअयोग्य घोभर्त कि 

भदया जाएगा। ईओआई के प्रत्यिुि में माि तकनीकी प्रश्न औि भवविण प्रस्तुत भकए जाने िाभहए। 

Vendor should not submit the price bid as part of proposal for this EoI. Any vendor who submits the price bid 

will be disqualified. Only technical queries and details needs to be submitted as a response to the EOI. 

 



अनुिग्नक ए: लवश्वसनीयता औि गुणवत्ता आश्वासन (आि एडं क्यूए) आवश्यकताए ँ

Annexure A : Reliability and Quality Assurance (R & QA) Requirements 

यह िाग भवर्श्सनीयता एवं गुणविा आर्श्ासन आवश्यकताओ ंका भवविण प्रदान किता ह,ै भजसे इस कायशक्रम के भलए सुभनभित भकया जाएगा। 

This section provides the details on R & QA requirements, which shall be assured for this programme.  

1. इकाई भवभनदेर् औि भवन्यास 

Unit Specifications and Configuration 

1.1 परु् बटन भस्वि (इस अनबंुि के माध्यम से 'यभूनट' के रूप में संदभिशत) का भनष्पादन भनभदशष्ट पयाशविणीय परिभस्थभतयों के तहत तकनीकी प्रदर्श के 

माध्यम से परििाभर्त सिी भवभर्ष्टताओ ंके अनरुूप होगा। 

The performance of push button switches (referred to as ‘unit’ through this annexure) shall conform to all 

specifications as defined through technical exhibits under specified environmental conditions.   

2. संदभिशत दस्तावेज Reference Documents 

भनम्नभलभखत दस्तावेज इन उपकिणों के भिजाइन, संभवििन औि पिीक्षण हतेु संदिश होंगे: 

The following documents form a reference for the design, fabrication and testing of these devices: 

2.1 MIL-PRF-22885 भस्वि, परु् बटन, प्रदीप्त के भलए भनष्पादन भवभनदेर् 

MIL-PRF-22885 PERFORMANCE SPECIFICATION FOR SWITCHES, PUSH BUTTON, 

ILLUMINATED 

2.2 MIL-STD-202 पिीक्षण भवभि मानक इलेक्ट्रॉभनक औि भवद्यतु घटक  

MIL-STD-202 TEST METHOD STANDARD ELECTRONIC AND ELECTRICAL COMPONENT 

PARTS 

3. घटक / Parts 

3.1 इकाइयों में उपयोग भकए जाने वाले प्रस्ताभवत पाटों औि सामभग्रयों का ियन योग्य पाटश एवं सामभग्रयों की सिूी से तथा सामान्य रूप से 

सिुक्षा महत्वपणूश अंतरिक्ष भमर्नों से जडेु़ एक योग्य उप-भवके्रता के माध्यम से भकया जाए।  

Parts and materials proposed to be used in units shall be selected from qualified parts and materials list and 

through a qualified sub-vendor normally associated with safety critical space missions.  

3.2 आमतौि पि सफाई के भलए उपयोग भकए जाने वाले आइसोप्रोभपल अलकोहल (इलेक्ट्रॉभनक ग्रेि) के उपयोग से कोभटंग औि आसंजन 

की एपॉक्सी खिाब/निम नहीं होनी िाभहए। यभूनट भनमाशण के दौिान उपयोग भकए जाने वाले इलेक्ट्रॉभनक घटक 5 वर्श से अभिक पिुाने 

भदनांक कोि वाले नहीं होने िाभहए। 

The epoxy for coating and adhesion shall not degrade / soften with use of isopropyl alcohol (electronic 

grade), normally used for cleaning. The electronic parts used should not be of date code older than 5 years, 

at the time of UNIT manufacturing. 

3.3 इसके अलावा, उपयोग की जाने वाली सिी सामभग्रयों का पयाशप्त अंतरिक्ष इभतहास होना िाभहए औि इकाइयों की असेंबली से पहले 

उनका भनिीक्षण भकया जाना िाभहए। उड़ान इकाइयों में उपयोग भकए जान ेवाले घटकों में पयाशप्त भवर्श्ास हाभसल किन ेके भलए िीपीए 

औि गुणविा का सत्यापन (वीओक्य)ू जहां िी लाग ूहो, भनमाशता द्वािा भकया जाएगा। 

Further, all material used shall have sufficient space history and shall be inspected before assembly of the 

units.  DPA and Verification of Quality (VoQ) wherever applicable shall be carried out by the manufacturer 

to gain sufficient confidence in the parts used in the Flight units. 

4. सामग्री Materials 

4.1 उपयोग की जाने वाली लौह औि अलौह सामग्री संक्षािण प्रभतिोिी प्रकाि की होनी िाभहए या िंिािण या सामान्य परििालन भस्थभतयों 

में मौजदू वायमंुिलीय भस्थभतयों के कािण होन ेवाल ेसंक्षािण का प्रभतिोि किन ेके भलए उपयिु रूप से उपिारित होनी िाभहए। गैि-

िुंबकीय सामग्री का उपयोग सिी िागों के भलए भकया जाएगा, भसवाय इसके भक जहां िुंबकीय सामग्री आवश्यक हो। ऐसी सामभग्रयां 



जो कवक के भलए पोर्क हैं, उनका उपयोग नहीं भकया जाना िाभहए। उपयोग की जाने वाली सामग्री के ग्रेि के बािे में सैक को सूभित 

भकया जाए औि भिजाइन/संभवििन से पहले अनुमोदन प्राप्त भकया जाए। 

Ferrous and non-ferrous materials used shall be corrosion resistance type or suitably treated to resist 

corrosion caused by atmospheric conditions existent in storage or normal operational conditions. Non-

magnetic materials shall be used for all parts except where magnetic materials are essential. Materials which 

are nutrient for fungus shall not be used. The grade of the material planned to be used should be informed 

to SAC and approval to be sought before design/fabrication. 

4.2 काबशभनक औि अकाबशभनक सामग्री वायुमंिलीय औि उच्ि वैक्यमू भस्थभतयों के तहत भस्थि िहेंगी। एएसटीएम-ई 595 के अनसुाि 24 

घंटे के भलए 125 भिग्री सेभलसयस औि 10ई-6 टोि दबाव की पिीक्षण भस्थभत के अिीन होने पि इन सामभग्रयों में कुल द्रव्यमान हाभन 

(टीएमएल) 1% से कम औि एकभित वाष्पर्ील संघनन सामग्री (सीवीसीएम) 0.1% से कम होनी िाभहए।  केवल भनमाशता द्वािा भनभदशष्ट 

उपिाि अनसुिूी औि अंतरिक्ष योग्य एपॉक्सी, पॉभटंग सामग्री आभद का उपयोग उनके र्ेलफ जीवन के िीति भकया जाए। हालाँभक, 

उनका उपयोग प्रभतबंभित होगा औि इनके कािण होन ेवाली भवफलताओ ंका पता िलन ेपि उन्हें दजश भकया जाएगा औि उनका 

भवशे्लर्ण भकया जाएगा। 

Organic and inorganic materials shall be stable under atmospheric and high vacuum conditions. These 

materials shall have Total Mass Loss (TML) less than 1% and Collected Volatile Condensable Material 

(CVCM) of less than 0.1% when subjected to test condition of 125 degC and 10E-6 torr pressure for 24 

hours as per ASTM-E-595. Only space qualified epoxies, potting materials, etc. shall be used within their 

shelf life and cure schedule specified by the manufacturer. However, their use shall be restricted and failures 

due to these shall be recorded and analysed as and when they are detected. 

4.3 असमान सामभग्रयों के ियन औि उपयोग से बिा जाना िाभहए, जहां असमान िातुओ ं को एक-दसूिे के सीिे संपकश  से बिाना 

अव्यावहारिक ह,ै वहां अंतरिक्ष-भसद्ध कोभटंग-प्लेभटंग आभद द्वािा उपयिु सिुक्षा प्रदान की जानी िाभहए। 

The selection and use of dissimilar materials shall be avoided, where it is impractical to avoid dissimilar 

metals in direct contact with each other, suitable protection shall be provided by space proven coating-

plating etc. 

4.4 सिी घटक सामभग्रयों (प्रस्ताभवत परु् बटन भस्वि के भलए उपयोग की जाने वाली सिी सामभग्रयां) में NASA-STD-6001 के 

अनसुाि ज्वलनर्ीलता, भवर्ािता, गंि औि ऑफ-गैभसंग की आवश्यकताओ ंका अनपुालन सभुनभित भकया गया होना िाभहए। 

भवके्रता को इस अनुपालन के समथशन में प्रासंभगक पिीक्षण भवविण औि प्रमाणपि प्रदान किना होगा। 

All Constituent materials (all materials being used for proposed push button switches) shall comply with 

the requirements of Flammability, Toxicity, Odor and Off-gassing as per NASA-STD-6001. Vendor to 

provide relevant test details and certificates in support of this compliance.   

5. प्रभक्रयाएं / Processes 

5.1 सिी भनमाशण प्रभक्रयाएं सिुक्षा संबंिी महत्वपणूश अंतरिक्ष अभियानों के भलए योग्य होंगी। इकाइयों के भनमाशण औि संयोजन के भलए केवल 

योग्य प्रभक्रयाओ ंका उपयोग भकया जाएगा। इकाइयों का भनमाशण सामान्यतः सिुक्षा संबंिी महत्वपणूश अंतरिक्ष अभियानों से जडेु़ मानकों 

के अनरुूप भकया जाएगा। कम-से-कम भनम्नभलभखत (जैसा लागू हो) के संबंि में भवर्ेर् ध्यान भदया जाएगा: 

All fabrication processes shall be qualified for safety critical space missions. Only qualified processes shall 

be used for fabrication and assembly of the units. The units shall be built to the standards normally 

associated with safety critical space missions. Particular attention shall be paid, as a minimum, in respect 

to the following (as applicable): 

 साफ सुथिे, भिकन ेऔि पिूी तिह से गीले समांग सोलिि जोड़ 

Neat clean, smooth and fully wetted homogeneous solder joints  

 जहां िी उपयोग भकया जाए वहां कोभटंग्स/एपॉक्सी में बबल एंट्रॉपमेंट को हटा दें  

Eliminate bubble entrapment in coatings/epoxies where ever used 

 अंकन औि प्लेभटंग आभद स्थायी होनी िाभहए तथा अंतरिक्ष के भलए इलेक्ट्रॉभनक हािशवेयि के संभवििन हतेु अनमुोभदत 

आइसोप्रोभपल अलकोहल/फ़्रीऑन व अन्य सफाई सॉलवैंट्स का उपयोग कि सामान्य सफाई प्रभक्रया के दौिान क्षभतग्रस्त नहीं 

होनी िाभहए। 

The marking and plating etc. shall be permanent and should not get damaged during normal cleaning 

process using Isopropyl Alcohol/Freon and other cleaning solvents approved for the fabrication of 

electronic hardware for space 



5.2 भवभनभदशष्ट नहीं की गई सिी सह्यताएं श्रेष्ठ इजंीभनयरिंग प्रथाओ ंके अनुरूप होगी। इकाइयाँ गुणविा में एक समान होंगी औि दाग-िब्बों 

से मिु होंगी। 

All tolerances not specified shall be consistent with the best engineering practices. Units shall be uniform 

in quality and free from blemishes and defects. 

6. गुणविा औि पिीक्षण आवश्यकताएँ   

Quality and Test Requirements   

भवके्रता को एमआईएल-पीआिएफ-22885 के माध्यम से परििाभर्त आवश्यकताओ ंके अनरुूप प्रस्ताभवत भस्विों पि भकए गए स्थान मलूयांकन/योग्यता 

का पिूा भवविण प्रदान किना होगा। 

Vendor to provide full details of the space evaluation/qualification performed on the proposed switches in line with 

requirements defined through MIL-PRF-22885.  

उद्धतृ भिजाइन के तकनीकी भवविणों औि भवके्रता से प्रदि योग्यता भवविणों के सकू्ष्म मलूयांकन के बाद, कायशक्रम को नीिे भनभदशष्ट औि वभणशत पिीक्षण 

योजनाओ ंमें से भकसी एक के द्वािा भनष्पाभदत भकया जाएगा:  

After thorough assessment of the supplied technical details of the quoted design and supplied qualification details from 

vendor, the programme will be executed in either of the test plans specified and described below:  

6.1 (भवकलप-I) एमआईएल-पीआिएफ--22885 आवश्यकताओ ंके अनसुाि पिीक्षण   

 (Option-I) Tests as per MIL-PRF-22885 requirements  

भनम्नभलभखत गुणविा औि पिीक्षण आवश्यकताओ ंके अनसुाि इकाइयों का संभवििन, पिीक्षण कि सैक को सपुदुश भकया जाएगा औि इस प्रदर्श 

की आवश्यकताओ ंका अनपुालन होगा: 

Units shall be fabricated, tested and delivered to SAC as per following quality and test requirements and shall 

comply with requirements in this exhibit:  

6.1.1 लागू दस्तावेज : एमआईएल-पीआिएफ—22885  

Applicable Document: MIL-PRF-22885 

6.1.2 लागू पिीक्षण आवश्यकताएँ: योग्यता, समहू ए (सीआई) औि समूह बी (पीआई) 

Applicable tests requirements: Qualification, Group A (CI) and Group B (PI) 

6.1.3 नमनूों की संख्या : एमआईएल-पीआिएफ--22885 की आवश्यकताओ ंके अनुसाि  

No. of samples: As per the requirements of MIL-PRF-22885 

6.1.4 स्वीकृभत मानदंि : स्वीकृभत मानदंि एमआईएल-पीआिएफ--22885 की आवश्यकताओ ंके अनुसाि होंगे औि उनका अनपुालन 

भकया जाएगा। Acceptance criteria: The acceptance criteria shall be as per the requirements of MIL-PRF-

22885 and shall be complied with. 

6.1.5 भवके्रता को सैक द्वािा समीक्षा हतेु तकनीकी प्रस्ताव के साथ अंभतम बाि भकए गए योग्यता पिीक्षणों, अनरुूपता भनिीक्षण (समहू 

ए) औि आवभिक भनिीक्षण (समहू बी) का सािांर् प्रदान किना होगा। प्रदान भकए गए भवविण के आिाि पि, सैक क्रय आदेर् 

देते समय पिीक्षण की आवश्यकता को अंभतम रूप देगा। 

Vendor to provide summary of qualification tests, conformance inspection (Group A) and periodic 

inspection (Group B) last performed along with technical offer for review by SAC. Based on supplied 

details, SAC will finalize the test requirement at the time of ordering.  

 

6.2 (भवकलप-II) अंतरिक्ष के भलए भनमाशता की हाई-रिल योजना के अनसुाि पिीक्षण  

 (Option-II) Tests as per Manufacturer’s Hi-Rel plan for space   

एमआईएल-पीआिएफ-22885 की आवश्यकता के अनसुाि पिीक्षण के भवकलप (भवकलप-1) के रूप में (लेभकन यहीं तक सीभमत 

नहीं), भनमाशता एमआईएल-पीआिएफ-22885 की आवश्यकताओ ंके समान या उससे अभिक प्राप्त किने वाल,े अंतरिक्ष उपयोग 

के भलए घटक की स्क्रीभनंग औि एलएटी/क्यसूीआई हतेु अपनी आंतरिक हाई-रिल योजना का प्रस्ताव कि सकता ह।ै प्रस्ताभवत 

पिीक्षण योजना, पिीक्षण भवभि औि पिीक्षण की भस्थभत, प्रत्येक उपसमहू के भलए नमनूा आकाि तथा स्वीकाि/अस्वीकाि मानदंि 

आभद का पिूा भवविण तथा सफलतापवूशक भकए गए पिीक्षणों के सािांर्,  सैक द्वािा की जाने वाली समीक्षा के भलए तकनीकी 

बोली के साथ प्रदान भकए जाएं।    

As an alternative to (भवकलप-I) एमआईएल-पीआिएफ--22885 आवश्यकताओ ंके अनुसाि पिीक्षण   

 (Option-I) Tests as per MIL-PRF-22885 requirements (but not limited to), manufacturer may propose 

their internal Hi-rel plan for screening and LAT/QCI of parts for space use, meeting or exceeding the 

requirements of MIL-PRF-22885. Full details of proposed test plan, test method & test conditions, 

sample size for each subgroup and accept/reject criteria etc. along with summary of tests successfully 

carried out shall be supplied along with the technical quote for review by SAC.  

6.2.1 भवके्रता की आंतरिक हाई-रिल योजना की स्वीकायशता सैक तकनीकी समीक्षा औि अनमुोदन के अिीन ह।ै 

Acceptability of vendor’s internal hi-rel plan is subject to SAC technical review and approval. 

  



6.3 (भवकलप-I औि भवकलप-II के भलए समान)  

 (Common for options-I and Option-II)  

6.3.1 सिी घटक सामभग्रयों में (प्रस्ताभवत परु् बटन भस्वि के भलए उपयोग की जाने वाली सिी सामग्री) नासा-एसटीिी-6001 के 

अनसुाि ज्वलनर्ीलता, भवर्ािता, गंि औि ऑफ-गैभसंग की आवश्यकताओ ंका अनपुालन सभुनभित भकया होना िाभहए। 

भवके्रता को इस अनुपालन के समथशन में प्रासंभगक पिीक्षण भवविण औि प्रमाणपि प्रदान किना होगा। 

All Constituent materials (all materials being used for proposed push button switches) shall comply 

with the requirements of Flammability, Toxicity, Odor and Off-gassing as per NASA-STD-6001. 

Vendor to provide relevant test details and certificates in support of this compliance.   

विके्रता से तकनीकी वििरण का मलू्ाांकन करने के बाद, सैक क्र् आदेश जारी करते सम् अांवतम परीक्षण आिश््कताओ ां पर वनणण् लेगा। 

After assessment of technical details from vendor, SAC will decide upon the final test requirements at the time of ordering.  

7. पैकेभजंग औि प्रेर्ण 

Packaging and dispatch 

7.1 ये घटक मैनअुल/व्यभिगत प्रहस्थन के भलए हैं। यह बेहति होगा भक प्राथभमक पैकेज में एक घटक सभहत इन घटकों को अलग-अलग पैक भकया 

जाए। 

These components are intended for manual/individual handling. It is preferred that these components are individual 

packed, with primary package enclosing one component.   

7.2 परिवहन औि मध्यवती िंिािण के दौिान लीि/भपन/टैब सभहत भिवाइस को भकसी िी प्रकाि की क्षभत से बिाने के भलए आवश्यक साविानी 

बिती जाए। 

All care shall be taken so as to prevent damage of any kind to device including leads/pins/tabs during transportation 

and intermediate storage. 

8. भदनांक कोि आवश्यकताएँ  

Date Code requirements  

8.1 भनमाशता द्वािा आपभूतश भकए गए घटक अभिमान्यतः एक ही भदनांक कोि के होन ेिाभहए औि सैक को प्रेभर्त भकए गए तािीख से 2 वर्श से अभिक 

पिुाने नहीं होने िाभहए। 

The parts supplied by the manufacturer shall preferably be from a single date code and should not be older than 2 

years from the date of shipment to SAC.  

9. प्रस्ताव के साथ आवश्यक तकनीकी भवविण/रिपोटश  

Technical details/reports required along with proposal  

9.1 घटकों पि अंकन औि घटक बैग के अंकन का भवविण 

Details of marking on components and marking of component bag  

9.2 घटकों की पैभकंग औि प्रेर्ण के भवविण 

Details on packing and dispatch of components  

9.3 एमआईएल/ईएससीसी/अन्य अंतरिक्ष गुणविा प्रमाणपि औि उनकी वतशमान भस्थभत 

MIL/ESCC/other space quality certifications and their current status 

9.4 यभद प्रस्ताव भकसी अभिकृत प्रभतभनभि/भवतिक की ओि से है, तो िाित (सैक) में स्रोत/भबक्री के भलए मूल पाटश भनमाशता से प्राभिकिण पि की 

एक प्रभत प्रदान की जाए। 

In case the offer is from an authorized representative/distributor, a copy of the authorization letter from the original 

part manufacturer for source/sell in INDIA (SAC) shall be supplied. 

9.5 यभद बोली अभिकृत प्रभतभनभि / भवतिक से ह ैतो आि एंि क्यएू आवश्यकताओ ंके अनपुालन सभहत तकनीकी अनुपालन (बोली के साथ 

उपलब्ि किाए जाएं) मलू पाटश भनमाशता से समभथशत (अनुमोभदत) भकए जाएं। 

Technical compliance including compliance to R & QA requirements (to be supplied along with quote) shall be 

endorsed (approved) from original part manufacturer, in case the quote is from authorized representative/ 

distributor. 

10. सपुदुश की जाने वाली वस्तुओ ंके साथ तकनीकी भवविण/रिपोटश 

Technical details/reports along with deliverables 

10.1 अनपुालन प्रमाणपि (सीओसी) Certificate of Compliance (CoC). 

10.2 सैक क्रय आदेर् के माध्यम से परििाभर्त पिीक्षण परिणामों (सिी पिीक्षण जैसे लागू हो) सभहत पणूश िेटा पैकेज। 

Complete data package including the test results (all tests as applicable) as defined through SAC purchase order. 




